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摘要(译)

本发明的超声波探头具备：在背面具有接地电极(13)和信号电极(12)的压
电振子(10)；配置在上述压电振子(10)的前面侧的声音匹配层(30)；配置
在上述压电振子(10)的背面侧的衬垫材料(40)；可变形基板(50)，隔在上
述压电振子(10)和上述衬垫材料(40)之间，覆盖上述压电振子(10)的背面
全体，并且具有接地布线层(512)和信号布线层(514)，其中接地布线层
(512)和信号布线层(514)分别从上述可变形基板(50)的与上述压电振子
(10)相对的表面露出，通过上述接地布线层(512)的露出面(512a)和信号
布线层(514)的露出面(514a)与上述接地电极(13)和信号电极(12)电连接。
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